TW-R12-M-B146
HF etiketi

Teknik Veriler

Tip
Tanit. no.

TW-R12-M-B146
7030500

Uriin agiklamasi

Dogrudan metal Uzerine/igine kurulum
icin veri tasiyici. Yapiskan onerileri

icin, TURCK'tan FDA ve AB'nin kaza
sonucu gidayla temas gereklilikleri talep
edilebilir. Bu 6neri, kullanicinin uygun
sekilde uygulama yikimluligini ortadan
kaldirmaz.

Veri transferi

enduktif kaplin

Teknoloji HF RFID
Calisma frekansi 13,56 MHz
Radyo iletisimi ve protokol standartlari ISO 15693
NFC Typ 5
Okuma/yazma mesafesi maks. 52 mm
Tasarim Sert etiket, R12
Godvde malzemesi Plastik, PPS
Epoksi
Aktif alan malzemesi plastik, PPS, Siyah
IP Derecesi IP68
Packaging unit 1

Teknik Veriler

Tip
Tanit. no.

TW-R12-M-B146
7030500

Uriin aciklamasi

Dogrudan metal izerine/igine kurulum
icin veri tasiyici. Yapiskan onerileri

icin, TURCK'tan FDA ve AB'nin kaza
sonucu gidayla temas gereklilikleri talep
edilebilir. Bu 6neri, kullanicinin uygun
sekilde uygulama yukumlulugind ortadan
kaldirmaz.

Veri transferi

Teknoloji

enduiktif kaplin
HF RFID
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Ozellikler

M Dogrudan metal Gzerine kurulum igin veri
tasiyici

B Maksimum okuma/yazma mesafesi
saglamak igin montaj konumu (ok) ve
yani sira veri taslyicinin okuma/yazma
kafasina dogru hizasi tim kosullar altinda
gézlemlenmelidir

M Metale 1 mm gémiili takildiginda okuma/
yazma mesafesi %30 azalir

M Genisletilmis saklama sicakhigr aralig:
Etiket yerlestiriimeden énce 6ngdrilen
sicaklik islemleri dahilinde yeterli gerilme
testlerinden gecirilmek zorundadir.

M Asagidaki gerilme testleri bu veri taslyicisi
Uzerinde gerceklestirilmistir:
Dongusel sicaklik gerilimi: 20°C'de 5 dk —
160°C'de 5 dk.
Test edilen déngu sayisi: 100T
Basariyla gergeklestirilen bu test, belirli bir
yuksek sicaklikli uygulama igin uyguniugu
gostermez fakat temel kullanilabilirlik igin bir
kanit gorevi gorur.

B EEPROM, bellek 146 byte

M Dogrudan metal tizerine kurulum igin

islevsel prensip

13,56 MHZ'lik bir frekansta galisan HF okuma/
yazma cihazlari, okuma/yazma kafasi ve
kullanilan etiket kombinasyonuna goére
degisen boyutta (0...500 mm) bir gegis bolgesi
olusturur.

Burada belirtilen okuma/yazma mesafeleri
yalnizca laboratuvar kosullarinda dlgilen
standart deg@erleri temsil eder ve gevredeki
malzemelerin neden oldugu etkileri icermez.
Metal icine/Uzerine montaja uygun veri
tasiyicilarin okuma/yazma mesafeleri metal
icinde/lzerinde iken belirlenir.

Ulasilabilir mesafeler bilesen toleransi, montaj
kosullari, ortam kosullari ve (6zellikle metal
icine monte edildiginde) malzeme kalitesi
nedeniyle %30 oraninda degisiklik gosterebilir.
Bu nedenle, uygulamay! gergek ¢alisma
kosullari altinda, 6zellikle ¢alisirken okuma

ve yazma sirasinda test etmek son derece
6nemlidir!
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Teknik Veriler

Calisma frekansi 13,56 MHz
Bellek tipi EEPROM
Cip EM4233SLIC
Bellek 146 Bayt
Bellek okumal/yazma
Serbestge kullanilabilir bellek 128 Bayt
Okuma islemlerinin sayisi sinirsiz
Yazma islemlerinin sayisi 10°
Tipik yazma suresi 2 ms/bayt
Tipik yazma suresi 3 ms/bayt
Radyo iletisimi ve protokol standartlari ISO 15693
NFC Typ 5
Minimum distance to metal 0 mm

Okumalyazma erisimi sirasinda sicaklik  -40...+85 °C

Sicaklik, algilama araliginin disinda -40...+130 °C
130 °C, 1000 sa
160 °C
Tasarim Sert etiket, R12
Cap 12 mm £0,25 mm
Govde boyu 4.5 mm +/-0.3mm
Govde malzemesi Plastik, acik gévde, yerlesik, PPS
Epoksi
Aktif alan malzemesi plastik, PPS, Siyah
IP Derecesi IP68
Packaging unit 1

Montaj talimatlari/Agiklama

The left figure shows how the read/write head
must be aligned towards the data carrier.

As an example here the read/write

head TNSLR-Q42TWD-H1147 is shown
(instructions valid for all suitable read/write
heads).

The orientation of the data carrier (arrow) is to
be observed.

@

_

A: Recommended distance
B: Maximum distance

C: Length of the transmission zone at
C recommended distance
The corresponding values are listed in the
table.

To achieve the largest possible distance, the
data carrier must be positioned off-center to
the read/write head, or rather move along the
housing edges during the readwrite process.
The figure on the right shows the typical
spread of a data transmission zone

Glueing the data carrier:

Step 1: First, mill a sufficiently large bore hole
(see drawing)

Step 2: Fill the hole with sufficient adhesive or
potting material
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Aksesuarlar
Drawing R12-M Zeichnung R12-
M
012 Delik, veri tasiyiciyl metale takmak
/ \1 icindir
THE
W
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Example of application

Step 3: Press the data carrier into the hole.
Observe

the orientation of the data carrier (see arrow)
A subsequent alignment of the data carrier in
the hole is not possible.

Step 4: In order to avoid holes and undercuts,
first, led harden the adhesive after inserting
the data carrier. This also avoids any
unintentional rotation of the data carrier. Then,
fill up with adhesive and flush with the surface.

Applikationsbeispiel

Uygulama &rnegi bas ustu konveyér
sistemi
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